
Unleash Innovation

TSMC Property

日期 2023年3月27日(星期一)

時間 12:10 - 13:30

地點 化材館B1國際會議廳

議程 • 開場

• 先進封裝學程內容說明

• 提問與交流

報名 https://bit.ly/3YzvRZy

國立中興大學 x台積電
先進封裝學程說明會

TSMC Property

為促進學用合一，強化有志進入半導體產業學子的核心競爭力，
本校攜手台積公司打造全台唯一先進封裝專屬學程。
歡迎同學踴躍報名，為自己積累最紮實、最落地的知識與技能！

立即報名


